
Nintendo Wii のヒートシンクの交換のヒートシンクの交換

お持ちのWiiの基板からヒートシンクを取り出すにはこのガイドをご利用ください。

作成者: Andrew Bookholt
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はじめにはじめに

お持ちのWiiの基板からヒートシンクを取り出すにはこのガイドをご利用ください。

ツールツール:

Spatule en métal (1)
Tournevis cruciforme #00 (1)
Tournevis Tri-point Y1 (1)
Pincettes de précision (1)

部品部品:

Nintendo Wii Heat Sink (1)

手順手順 1 — フェイスプレートフェイスプレート

 

メタル製のスパッジャーを使用して、Wiiのフロント下部のケースに留められた白色のプラス
チックカバーを外します。
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https://store.ifixit.fr/products/metal-spudger
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/tri-point-y1-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/tweezers
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Nintendo+Wii+Heat+Sink&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Nexus+4+Headphone+Jack&LH_TitleDesc=0


手順手順 2

取り外したケースの下に隠れてい

る、8.3 mm トライウイングネジを2
本外します。



手順手順 3

フェイスプレート付近のコントロー

ラーポートドア下に付けられた5.9
mm プラスネジを1本外します。



Page 3 of 21



手順手順 4

メタル製スパッジャーを使って、

DVDドライブ挿入口付近の下側にあ
るゴム足を外します。



手順手順 5

今取り出したゴム足の下に隠れた、

5.9 mmプラスネジを1本外します。
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手順手順 6

 

Wiiの正面からフェイスプレートを丁寧に引き離します。

ピンセットを使ってLEDケーブルのプラスチックコネクターを基板から外します。

フェイスプレートを取り外します。

手順手順 7 — 外付けケース外付けケース

  

コントローラーのポートカバーが黒色コントローラーのポートベゼルに対して垂直になるよ

うに開きます。



コントローラーのポートカバーを外付けケースから外すため、真っ直ぐ引き上げます。

この手順をメモリーカードのポートカバーにおいても繰り返します。
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手順手順 8

 

黒色プラスチック製コントローラーのポートベゼルの上部端に沿って留められた、4.1 mm プ
ラスネジを2本外します。



ベゼルをコントローラーポートから反対側の長い先端から持ち上げます。そしてベゼルをWii
から取り外します。



手順手順 9

コントローラーポートの上に留めら

れた5 mm プラスネジを2本、外し
ます。
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手順手順 10

メタル製のスパッジャーを使って、

Wiiサイドに留められた3箇所のネジ
カバー（赤くハイライトしていま
す）を外します。



手順手順 11

次のネジを外します。

5 mmプラスネジー2本

8.2 mmトライウイングネジー1本
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手順手順 12

メタル製のスパッジャーを使って、

リアポート付近のWii底面に留めら
れた2箇所のゴム足を外します。



手順手順 13

先ほど取り出したゴム足の下に隠れ

ている8.2 mmトライウイングネジ
を2本外します。
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手順手順 14

Wii本体から外付けケースを真っ直
ぐ持ち上げて外します。



手順手順 15 — DVDドライブドライブ

 

底面に留められたバッテリードアから小サイズのプラスネジを1本外します。

このネジはバッテリードアに付けられています。

Wiiからバッテリードアを引っ張り外します。

最近バッテリーを交換していない場合は、 CR2032 バッテリーを交換できるよい機会です。
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手順手順 16

バッテリードアの下に隠れている

8.2 mmトライウイングネジを外し
ます。



手順手順 17

コントローラーのポート付近のDVD
シールドに留められた 8.2 mmトラ
イウイングネジを2本外します。
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手順手順 18

WiiからDVDドライブシールドを上
向きに持ち上げて外します。



手順手順 19

底面パネルにDVDドライブを固定し
ている、9 mm #1プラスネジ4本を
外します。
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手順手順 20

底面のケーブルにアクセスできるよ

うに、コントローラーポート反対側

のDVDドライブのサイドを持ち上げ
ます。



丁寧にDVDドライブパワーのケーブ
ルをヒートシンク付近のプラスチッ

ク製シュラウドから引っ張り外しま

す。



手順手順 21

DVDドライブのパワーケーブルを
DVDドライブのソケットから接続を
外します。
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手順手順 22

 

指の爪を使って、DVDドライブのリボンケーブルソケットから固定フラップを裏返しにして
持ち上げます。



固定フラップのみ持ち上げて、ソケット自体には接触しないで接触しないでください。

ソケットからDVDドライブのリボンケーブルの接続を外します。

WiiからDVDドライブを取り出します。
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手順手順 23 — 基板カバー基板カバー

ピンセットを使って、ファンコネク

ターを持ち上げて、ロジックボード

のソケットから接続を外します。



ピンセットがファンコネクターを

しっかり掴んでいるか確認してくだ

さい。基板上のソケットは掴まない掴まない

ようご注意ください。ようご注意ください。



手順手順 24

 

ファンシュラウドに留められたファンから10 mmプラスネジを2本外します。

Wiiからファンを取り出します。
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手順手順 25

 

スパッジャーの先端や先端が鋭利なツールを使って、Wi-Fiアンテナボードからファンシュラ
ウドに付けられた黒色のプラスチック製固定フィンガーの一つを丁寧に外します。



Wi-Fiアンテナをファンシュラウドから持ち上げて外します。

手順手順 26

ファンシュラウドの上部で2番目の
Wi-Fiアンテナに留められた10 mm
プラスネジ1本を外します。
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手順手順 27

ヒートシンク付近のプラスチック製

ブラケットに留められた2番目のWi-
Fiアンテナケーブルから2つのテー
プを剥がします。



手順手順 28

Wiiのフレームから両方のアンテナ
を丁寧に巻き戻し、傍に置きます。
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手順手順 29

 

Wiiのファンシュラウドに留められた10 mmのプラスネジを3本外します。

ヒートシンクからファンシュラウドを持ち上げて、Wiiから取り出します。

手順手順 30

  

底面に留められたEMIフィンガーから次の6本のネジを外します。

7 mmプラスネジー4本

11.3 mmプラスネジー2本

WiiからEMIフィンガーの両セットを外します。
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手順手順 31

 

次の3本のネジを外します。

7 mmプラスネジー1本

10 mmプラスネジー2本

Wiiからブラケットを持ち上げて外します。
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手順手順 32

  

Wiiの正面付近の底面に付けられた黒色のブラケットから10 mm プラスネジを3本外します。

わずかにブラケットを持ち上げて、片手を使ってWi-Fiアンテナが基板シールドに入り込む場
所から固定クリップを引っ張ります。



Wiiからブラケットを取り出します。

画像にあるように黒色のプラスチック製ブラケットに緩く留められている小サイズの四角

ナットを紛失しないようにご注意ください。



手順手順 33

底面側の基板カバーから9本の7 mm
プラスネジを外します。
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手順手順 34

マザーボードから丁寧に基板カバー

を持ち上げてます。絡まないように

ケーブルにご注意ください。



一部の機種では、マザーボードカ

バーの裏側にワイヤレスチップ用の

サーマルパッドが取り付けられてい

ます。再組立の際には必ず交換して

ください。



手順手順 35 — ヒートシンクヒートシンク

底面に留められたヒートシンクから

11.3 mmのプラスネジを4本外しま
す。
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デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてく

ださい。

手順手順 36

基板からヒートシンクを持ち上げま

す。



プロセッサの近くで作業する際に、

サーマルパッドを交換する予定がな

い場合は、このサーマルパッドを作

業中触れないように注意してくださ

い。パッドは壊れやすく、簡単に破

れることがあります。代わりに交換

する予定がある場合は、放熱グリス

を使用することができます。
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